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(57) Zusammenfassung 

Bci eincm Datentrager (1) mit cinem Datentragerkdrper (2), in den cin Modul (9) mit einem plattenforrnigen Bauteiltrager (10) und 
einem an dem Bautciltriigcr (10) inncnseitig angebrachten Bauteil (13) eingesetzt 1st, und mit eincm an dem Datentrager (I) vorgesehenen 
plattenfarmigen Hologrammtrager (30), dcr tibcr seine von auBerhalb des Datentragers (1) sichtbare Hauptflache (31) ein Hologramm (33) 
zeigt, ist vorgesehen, dafl der plattenfOrrnige Hologrammtrager (30) den plattenfdrmigen Bauteiltrager ( 10) ilberdeckend an dem Datentrflger 
(1) vorgesehen ist und den Bauteiltrager (10) zumindest grofitenteils abdeckt. 
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Datentrager mit einern Modul und einem Holoeramm 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Datentrager mit einem Datentragerkbrper, der von 
einer Korperflache begrenzt ist und in dem eine in die besagte Korperflache miindende 
Ausnehmung vorgesehen ist, in die ein Modul eingesetzt ist, der einen plattenfbrmigen 

] 0 Bauteiltrager mit einer der besagten Korperflache zugewandten ersten Tragerhauptflache 
und mit einer von der besagten Korperflache abgewandten zweiten Tragerhauptflache und 
mindestens einen im Bereich von der von der besagten Korperflache abgewandten zweiten 
Tragerhauptflache an dem Bauteiltrager angebrachten, in der Ausnehmung von dem 
Bauteiltrager abgedeckten Bauteil aufweist, und wobei an dem Datentrager ein 

1 5 plattenfbrmiger Hologrammtrager vorgesehen ist, der uber seine von auBerhalb des 
Datentragers sichtbare Hauptflache ein Hologramm zeigt. 

Ein solcher als Chipkarte ausgebildeter Datentrager gemaB der eingangs im ersten 
20 Absatz angefuhnen Gattung ist in mannigfaltigen Ausbildungen gebrauchlich und allgemein 
bekannt, beispielsweise als sogenannte Kreditkarte bzw. Bankkarte im Bankenverkehr Bei 
der bekannten Chipkarte liegt der in die - in eine erste Korperhauptflache miindende - 
Ausnehmung eingesetzte Modul relativ nahe bei einem kurzen Kartenrand der Chipkarte 
und der Hologrammtrager relativ nahe bei dem gegeniiberliegenden kurzen Kartenrand der 
25 Chipkarte. Die bekannte Chipkarte und ihr in die Ausnehmung eingesetzter Modul sind zum 
Durchfiihren von ausschliefllich einem kontaktbehafteten Betrieb ausgebildet, wofur ein als 
plattenfbrmiger Bauteiltrager vorgesehener Chiptrager an seiner von auQen zuganglichen 
ersten Tragerhauptflache mit flachenfbrmigen AnschluBkontekten versehen ist, die ein 
Kontaktfeld bilden, dessen Fiachenfonn der Querschnittsflache der in die erste 
30 Korperhauptflache miindenden Ausnehmung entspricht. Die flachenfbrmigen 

AnschluBkontakte liegen hierbei vollkommen ungeschatzt und frei zuganglich, so daB sie 
relativ leicht beschadigt werden kbnnen, was hinsichtlich einer einwandfreien 
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Funktionstuchtigkeit und auch im Hinblick auf ein einwandfreies Aussehen nachteiiig ist. 

Die Erfmdung hat sich zur Aufgabe gestellt, die vorstehend angefuhrten Schwierigkeiten 
zu vermeiden und einen verbesserten Datentrager zu schaffen. Zur Losung dieser 
Aufgabenstellung ist bei einem Datentrager gemaB der eingangs im ersten Absatz 
angefuhrten Gattung erfindungsgemafl vorgesehen, daB der plattenformige 
Hologrammtrager den plattenfbrmigen Bauteiltrager des Moduls im Bereich von dessen der 
besagten Kdrperfl&che zugewandten ersten Tragerhauptflache uberdeckend an dem 
Datentrager vorgesehen ist und diesen plattenfbrmigen Bauteiltrager zumindest groBtenteiis 
abdeckt. Auf diese Weise ist errcicht, daB der Hologrammtrager zum Abdecken des 
Bauteiltragers eines in eine Ausnehmung des Datentragers eingesetzten Moduls ausgenutzt 
ist, so daB der Bauteiltrager im Bereich seiner ersten Tragerhauptflache mit Hilfe des 
Hologrammtragers zumindest groBtenteiis geschutzt und abgedeckt ist, so daB einer 
Beschadigung des Bauteiltragers bzw. von im Bereich der ersten Tragerhauptflache 
desselben vorgesehenen Bestandteilen des Bauteiltragers vorgebeugt ist. Wenn es sich bei 
dem erfindungsgemaBen Datentrager um einen Datentrager zum Durchfuhren von einem 
kontaktbehafteten Betrieb handelt, wobei dann der Modul des Datentragers einen 
Bauteiltrager aufweist, der im Bereich seiner ersten Tragerhauptflache mit flachenformigcn 
AnschluBkontakten versehen ist, dann hat der plattenformige Hologrammtrager an 
vorgegebenen Stellen partielle Durchgange bzw. Freisteliungen, durch die hindurch 
Kontaktstifte einer Schreib/Lese-Einrichtung mit den groBtenteiis von dem 
Hologrammtrager abgedeckten flachenformigen AnschluBkontakten in elektrisch leitende 
Verbindung treten kbnnen. 

Bei einem erfindungsgemaBen Datentr&ger hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der 
Datentrager einen bereits vor dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung des 
Datentragers im Bereich von der der besagten Kbrperflache zugewandten ersten 
Tragerhauptflache mit dem plattenfbrmigen Bauteiltrager dieses Moduls verbundenen 
plattenfbrmigen Hologrammtrager aufweist, dessen ein Hologramm zeigende Hauptflache 
die erste Tragerhauptflache des Bauteiltragers zumindest groBtenteiis abdeckt. Eine solche 
Ausbildung eines erfindungsgemaBen Datentragers ist deshalb vorteilhaft, weil der 
Hologrammtrager bereits vor dem Einsetzen eines Moduls in die Ausnehmung des 
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Datentragers mit dem Bauteiltrager dieses Moduls verbunden werden kann. 

Bei einem erfindungsgemaflen Datentrager hat sich aber auch als vorteilhaft erwiesen, 
wenn der Datentrager einen erst nach dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung des 
Datentragers im Bereich von der der besagten Korperflache zugewandten ersten 

5 Tragerhauptflache mit zumindest dem platterifbrmigen Bauteiltrager dieses Moduls 
verbundenen plattenfbrmigen Hologrammtrager aufweist, dessen Hauptflache die erste 
Tragerhauptflache des Bauteiltragers zumindest grofltenteils abdeckt. Ein solche 
Ausbildung eines erfindungsgemaflen Datentragers hat sich deshalb als vorteilhaft 
erweisen, weil hierbei der Hologrammtrager erst nach dem Einsetzen eines Moduls in die 

1 0 Ausnehmung des Datentragers mit dem Bauteiltrager dieses Moduls verbunden werden 
kann. 

Bei einem wie im vorstehenden Absatz angefuhrten Datentrager hat sich weiters als 
vorteilhaft erwiesen, wenn der plattenformige Hologrammtrager mit seiner ein Hologramm 
zeigenden Hauptflache die der besagten K6rperflache zugewandte erste Tragerhauptflache 
1 5 des Bauteiltragers entlang von deren gesamtem Umfang iiberragt und hierbei zusatzlich mit 
setnem Randbereich mit dem Datentragerkorper verbunden ist. Auf diese Weise ist erreicht, 
daO der Hologrammtrager nicht nur fiir eine mechanische Schutzfunktion filr den 
Bauteiltrager des Moduls eines erfindungsgemaflen Datentragers ausgeniitzt wird, sondern 
zusatzlich auch noch eine Abdichtfunktion erfiillt, so daO ein Datentrager mit einem beson- 
20 ders gut geschiitzten Modul realisiert ist. 

Eine vorteilhafte Ausbildungsvariante eines erfindungsgemaflen Datentragers ist 
dadurch gekennzeichnet, daO der Datentrager zum Durchfuhren von ausschliefllich einem 
kontaktlosen Betrieb ausgebildet ist, dessen Modul einen Bauteiltrager aufweist, der im 
Bereich seiner ersten Tragerhauptflache kontaktlos ausgebildet ist. Ein soldier Datentrager 
25 zeichnet sich durch eine einfache und bequeme Handhabung aus. 

Eine vorteilhafte Ausbildungsvariante eines wie im vorstehenden Absatz angefuhrten 
erfindungsgemaflen Datentragers ist dadurch gekennzeichnet, dafl der plattenformige 
Hologrammtrager mit seiner ein Hologramm zeigenden Hauptflache die der besagten 
Korperflache zugewandte erste Tragerhauptflache des Bauteiltragers vollstandig abdeckt. 
30 Auf diese Weise ist der Bauteiltrager im Bereich von seiner gesamten ersten 

Tragerhauptflache geschutzt und abgedeckt, wodurch ein besonders guter Schutz erreicht 
ist. 
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ErfindungsgemaBe Datentrager konnen unterschiedlichen Zwecken dienen und 
verschiedene Formen aufweisen, beispielsweise eine Schlusselfonm, eine Stabform oder auch 
andere Formen. Eine besonders bevorzugte Variante eines erfindungsgem&Ben Datentragers 
ist dadurch gekennzeichnet, daB der Datentrager als Chipkarte ausgebildet ist. 
5 Die vorstehend angefuhrte Aspekte und weitere Aspekte der Erfindung gehen aus den 
nachfolgend beschriebenen Ausfuhrungsbeispielen hervor und sind anhand dieser 
Ausfuhrungsbeispiele erlautert. 

10 Die Erfindung wird im folgenden anhand von drei in den Zeichnungen dargestellten 
Ausfuhrungsbeispielen weiter erlautert, auf die die Erfindung aber nicht beschrankt ist. 

Die Figur 1 zeigt in einer Draufsicht eine Chipkarte als Datentrager gemaB einem 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, die zum Durchfuhren von ausschliefllich einem kontakt- 
losen Betrieb ausgebildet ist und in die ein Modul eingesetzt ist, der als plattenfhrmtgen 

1 5 Bauteiltrager einen piattenfbrmigen Chiptrager und einen an dem Chiptrager als Bauteil 
angebrachten Chip und einen bereits vor dem Einsetzen des Moduls in die Chipkarte mit 
dem piattenfbrmigen Chiptrager verbundenen plattenfbrmigen Hologrammtrager aufweist. 

Die Figur 2 zeigt in einem Querschnitt gemaB der Linie II-II in der Figur I einen Teil der 
Chipkarte gemaB der Figur 1 , der den in die Chipkarte eingesetzten Modul enth&It, an 

20 dessen piattenfbrmigem Chiptrager der plattenformige Hologrammtrager angebracht ist, 
dessen Hauptflache dieselbe Flachenform wie die Tragerhauptflachen des Chiptragers 
aufweisen. 

Die Figur 3 zeigt auf analoge Weise wie die Figur 2 einen Teil einer Chipkarte als 
Datentrager gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, die zum Durchfuhren 

25 von ausschliefllich einem kontaktlosen Betrieb ausgebildet ist und in die ein Modul ein- 
gesetzt ist, dessen als Bauteiltrager vorgesehener Chiptrager von einem piattenfbrmigen 
Hologrammtrager abgedeckt ist. dessen Hauptflache die ihm zugewandte Tragerhauptflache 
des Chiptragers entlang von deren gesamtem Umfang uberragt. 

Die Figur 4 zeigt auf analoge Weise wie die Figuren 2 und 3 einen Teil einer Chipkarte 

30 als Datentrager gemaD einem dritten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, die zum 

Durchfuhren von sowohl einem kontaktbehafteten Betrieb als auch einem kontaktlosen 
Betrieb ausgebildet ist und in die ein Modul eingesetzt ist, dessen als Bauteiltrager 
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vorgesehener Chiptrager von einem plattcnfdrmigen Hologrammtrager abgedeckt ist, 
dessen Hauptflache die ihm zugewandte Tragerhauptflache des Chiptragers entlang von 
deren gesamten Umfang uberragt. 



In den Figuren 1 und 2 ist eine einen Datentrager bildende Chipkarte 1 dargestellt, die 
als Datentragerkbrper einen in einem Laminiervorgang hergestellten Kartenkdrper 2 
aurweist. Der Kartenkdrper 2 ist unter anderem von einer ersten Kdrperhauptflache 3 und 
von einer zweiten Kdrperhauptflache 4 begrenzt. In dem Kartenkdrper 2 ist eine abgestufte 
1 0 Ausnehmung 5 vorgesehen, die durch eine Materialabtragung hergestellt worden ist. 
Vorteilhafterweise ist die abgestufte Ausnehmung 5 in einem Frasvorgang hergestellt 
worden; es kommen aber auch andere geeignete Techniken in Frage, etwa Atztechniken 
Oder Lasertechniken. Die abgestufte Ausnehmung 5 weist einen an die erste 
Kdrperhauptflache 3 angrenzenden, im Querschnitt groQeren ersten Ausnehmungsbereich 
1 5 6, der unter anderem durch eine parallel zu der ersten Korperhauptflache 3 verlaufende 

ringformige Begrenzungsflache 7 begrenzt ist. und einen an den ersten Ausnehmungsbereich 
6 an dessen von der ersten Kdrperhauptflache 3 abgewandter Seite anschlieBenden, im 
Querschnitt kleineren zweiten Ausnehmungsbereich 8 auf. Wie aus der Figur 2 ersichtlich 
ist, mundet die abgestufte Ausnehmung 5 in die besagte erste Korperhauptflache 3. 
20 Die Chipkarte 1 gemaB den Figuren 1 und 2 ist zum Durchfiihren von ausschlieOlich 

einem kontaktlosen Betrieb ausgebildet. Dementsprechend ist in die abgestufte Ausnehmung 
5 ein zum Durchfiihren von ausschlieOlich einem kontaktlosen Betrieb ausgebildeter Modul 
9 eingesetzt. Der Modul 9 weist als Bauteiltrager einen plattenfbrmigen Chiptrager 10 auf, 
der der durch eine Printplatte gebildet ist und der unter anderem von einer der besagten 
25 ersten Korperhauptflache 3 zugewandten ersten Tragerhauptflache 1 1 und von einer von 
der besagten ersten Kdrperhauptflache 3 abgewandten zweiten Tragerhauptflache 12 
begrenzt ist. Weiters weist der Modul 9 als Bauteil einen im Bereich von der von der 
besagten ersten Kdrperhauptflache 3 abgewandten zweiten Tragerhauptflache 12 an dem 
plattenfbrmigen Chiptrager 10 angebrachten, in der Ausnehmung 5 von dem 
30 plattenfbrmigen Chiptrager 10 abgedeckten Chip 13 auf. An dem Chiptrager 10 kdnnen 
zusatzlich auch noch andere Bauteile vorgesehen sein. Der Chip 13 ist mit zwei 
ChipanschluDkontakten 14 und 15 versehen. Die beiden ChipanschluBkontakte 14 und 15, 




# 
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die in Fachkreisen haufig auch als Pads bezeichnet werden, sind uber zwei sogenannte 
Bonddrahte 16 und 17 mit zwei plattenformigen ModulanschluBkontakten 18 und 19 
elektrisch leitend verbunden. Die beiden ModulanschluQkontakte 18 und 19 sind 
beispielsweise durch Leiterbahnen gebildet, die an dem als Printplatte ausgebildeten 
5 Chiptrager 10 vorgesehen sind. Die beiden ModulanschluQkontakte 1 8 und 19 sind uber ein 
elektrisch leitendes Klebemittel 20, das je in einem in dem Kartenkorper 2 vorgesehenen, 
den Kartenkorper 2 teilweise durchsetzenden Kanal 21 und 22 aufgenommen ist, mit zwei 
SpulenanschluBkontakten 23 und 24 einer in dem Kartenkorper 2 enthaltenen 
Sende/Empfangs-Spule 25 verbunden. Die beiden Kanale 21 und 22 sind vorteilhaftenveise 

10 ebenso wie die abgestufte Ausnehmung 5 in einem Frasvorgang hergestellt worden. Von der 
Sende/Empfangs-Spule 25 sind in der Figur 2 weiters auch ihre Spulenwindungen 26 
dargestellt. Die Sende/Empfangs-Spuie 25 diem unter anderem zum kontaktlosen 
induktiven Ubertragen von Daten zwischen einer externen Sende/Empfangs-Einrichtung 
und dem in der Chipkarte 1 enthaltenen Chip 13. Weiters dient die Sende/Empfangs-Spule 

1 5 25 auch zum Empfangen eines Wechselsignales, das in dem Chip 1 3 zur Gewinnung einer 
Gleichspannung ausgenutzt wird, mit der der Chip 13 versorgt wird, urn die vorerwahnte 
Ubertragung von Daten zu dem Chip 13 bzw. von dem Chip 13 zu ermogiichen. 

Zu erwahnen bleibt noch, daO bei der Chipkarte 1 im Bereich der ringformigen 
Begrenzungsflache 7 des grbBeren Ausnehmungsbereiches 6 eine Schicht 27 aus einem 

20 sogenannten HeiOschmelz-Klebemittei vorgesehen ist, die eine Klebeverbindung zwischen 
der zweiten Tragerhauptflache 12 des Chiptragers 10 und dem Kartenkorper 2 bildet, 
wodurch der gesamte Modul 9 an dem Kartenkorper 2 festgehalten ist. Weiters bleibt noch 
zu erwahnen, daO die beiden Kanale 21 und 22 je mit einer von dem betreffenden Kanal 21 
bzw. 22 seitlich abstehenden Tasche 28 und 29 versehen sind, die zum Aufhehmen von 

25 uberschussigem elektrisch leitendem Klebemittel 20 dienen, wie dies in der Figur 2 
schematisch dargestellt ist. 

Wie aus der vorstehenden Beschreibung ersichtlich ist, ist bei der Chipkarte 1 gemaQ den 
Figuren 1 und 2 ein Betrieb derselben, namlich eine Datenubertragung zu ihrem Chip 13 
bzw. von ihrem Chip 13, ausschtieBlich auf kontaktlose Weise mit Hilfe der mit dem Chip 

30 13 elektrisch leitend verbundenen Sende/Empfangs-Spule 25 mbglich. Die Chipkarte 1 und 
ihr Modul 9 sind dementsprechend zum Durchfuhren von ausschlieQlich einem kontaktlosen 
Betrieb ausgebildet. 



WO 98/02849 _ ? _ PCT/1B96/00693 

Bei der Chipkarte 1 gemaB den Figuren 1 und 2 ist an der Chipkarte 1 weiters ein 
plattenfbrmiger Hologrammtrager 30 vorgesehen. Der Hologrammtrager 30 weist eine von 
auDerhalb der Chipkarte 1 sichtbare erste Hauptflache 3 1 und eine der ersten Hauptflache 
3 1 gegeniiberliegende zweite Hauptflache 32 auf. Ober seine von auBerhalb der Chipkarte 1 
5 sichtbare erste Hauptflache 3 1 zeigt der Hologrammtrager 30 ein Hologramm 33, das 
beispielsweise ein Portrait eines Menschen zeigt, wie dies in der Figur 1 angedeutet ist. 

Bei der Chipkarte 1 gemaB den Figuren 1 und 2 ist nunmehr vorteilhafterweise der 
plattenfbrmige Hologrammtrager 30 an der Chipkarte 1 in der Weise vorgesehen, daB der 
plattenfbrmige Hologrammtrager 30 den plattenfbrmigen Chiptrager 10 im Bereich von 
10 dessen der besagten ersten Kbrperhauptflache 3 zugewandten ersten Tragerhauptflache 1 1 
uberdeckt. Hierbei deckt der plattenfbrmige Hologrammtrager 30 den plattenfbrmigen 
Chiptrager 10 im vorliegenden Fall volistandig ab. Der plattenfbrmige Hologrammtrager 30 
ist hierbei mittels einer zwischen seiner zweiten Hauptflache 32 und der ersten 
Tragerhauptflache 1 1 des Chiptragers 10 vorgesehcnen, in der Figur 2 nicht separat 
1 5 dargestellten Klebeverbindung mit dem Chiptrager 1 0 verbunden. Vorteilhafterweise ist bei 
der Chipkarte 1 gemaB den Figuren 1 und 2 ein bereits vor dem Einsetzen des Moduls 9 in 
die abgestufte Ausnehmung 5 der Chipkarte 1 im Bereich von der der besagten ersten 
Kbrperhauptflache 3 zugewandten ersten Tragerhauptflache 1 1 mit dem plattenfbrmigen 
Chiptrager 10 verbundener plattenfbrmiger Hologrammtrager 30 vorgesehen. Die beiden 
20 Hauptflachen 3 1 und 32 des plattenfbrmigen Hologrammtragers 30 weisen genau dieselbe 
Flachenform wie die der besagten ersten Kbrperhauptflache 3 zugewandte erste 
Tragerhauptflache 1 1 des Chiptragers 10 auf. 

Bei der Chipkarte 1 gemaB den Figuren I und 2 ist unter Ausnutzung des bei dieser 
Chipkarte 1 vorgesehenen plattenfbrmigen Hologrammtragers 30 auf sehr einfache Weise 
25 und ohne zusatzliche Mittel erreicht, daB der plattenfbrmige Chiptrager 10 im Bereich 
seiner ersten Tragerhauptflache 1 1 zur Ganze abgedeckt ist, weil der Hologrammtrager 30 
zum Abdecken des Chiptragers 10 ausgenutzt ist, so daB eine kontaktlos betreibbare 
Chipkarte 1 erhalten ist, bei der der Chiptrager 10 im Bereich seiner ersten 
Tragerhauptflache 1 1 gut geschiltzt ist und die im Bereich des Chiptragers 10 ein gefalliges 
30 und einwandfreies Aussehen aufweist, das durch das an dem Hologrammtrager 30 
vorgesehene Hologramm bestimmt ist. 

In der Figur 3 ist eine Chipkarte 1 als Datentrager gemaB einem zweiten 
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Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Chipkarte 1 gemaB der Figur 3 weist 
grdBtenteils denselben Aufbau wie die Chipkane 1 gemaB den Figuren 1 und 2 auf. Ein 
wesentlicher Unterschied bei der Chipkarte 1 gemaB der Figur 3 gegenuber der Chipkarte 1 
gemaB den Figuren 1 und 2 besteht aber darin, dafl die abgestufte Ausnehmung S in ihrem 
5 der ersten Korperhauptflache 3 zugewandten Bereich mit einem dritten 

Ausnehmungsbereich 34 versehen ist, der ebenfalls in einem Frasvorgang hergestellt worden 
ist. Dieser dritte Ausnehmungsbereich 34 ist unter anderem durch eine weitere parallel zu 
der ersten Korperhauptflache 3 verlaufende ringfbrmige Begrenzungsflache 35 begrenzt. 
Bei der Chipkarte 1 gemaQ der Figur 3 ist nunmehr ein erst nach dem Einsetzen des 

10 Moduls 9 in die Ausnehmung 5 der Chipkarte 1 im Bereich von der der besagten ersten 
Korperhauptflache 3 zugewandten ersten Tragerhauptflache 1 1 des Chiptragers 1 0 mit dem 
Kartenkdrper 2 und dem plattenfbrmigen Chiptrager 10 verbundener plattenfbrmiger 
Hologrammtrager 36 vorgesehen. Der Hologrammtrager 36 ist von einer ersten Hauptflache 
37 und einer zweiten Hauptflache 38 begrenzt. Der Hologrammtrager 36 ist uber eine 

1 S zwischen seiner zweiten Hauptflache 38 einerseits und der ringfbrmigen Begrenzungsflache 
35 des dritten Ausnehmungsberetches 34 und der ersten Hauptflache 1 1 des Chiptragers 10 
andererseits vorgesehene, in der Figur 3 nicht separat dargestellte Klebeverbindung mit dem 
Kartenkorper 2 und dem plattenfbrmigen Chiptrager 10 verbunden. Die beiden 
Hauptflachen 37 und 38 des plattenfbrmigen Hologrammtragers 36 uberragen die der 

20 besagten ersten Korperhauptflache 3 zugewandte erste Tragerhauptflache 1 1 des 

Chiptragers 10 entlang von deren gesamtem Umfang t wie dies zum Teil aus der Figur 3 
ersichtiich ist. 

Auch bei der Chipkarte 1 gemaB der Figur 3 ist auf einfache Weise und praktisch ohne 
zus&tzliche Mittel erretcht, daB eine kontaktlos betreibbare Chipkarte I erhalten ist, bei der 

25 der Chiptrager 10 im Bereich seiner ersten Tragerhauptflache 1 1 gut geschutzt ist und die 
im Bereich des Chiptragers 10 ein gefalliges und einwandfreies Aussehen aufweist. Bei der 
Chipkarte 1 gemaB der Figur 3 ist welters vorteilhaft, daB der plattenfbrmtge 
Hologrammtrager 36 nicht nur zur Erzielung eines guten mechanischen Schutzes des 
Chiptragers 10 und eines gefalligen und einwandfreien Aussehens der Chipkarte 1 im 

30 Bereich des Chiptragers 10 ausgeniitzt wird, sondern daB der plattenfbrmige 

Hologrammtrager 36 zusatzlich auch noch eine Abdichtfunktion erfullt, so daB eine 
Chipkarte 1 mit einem besonders gut geschutzten Modul 9 realisiert ist. 
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In der Figur 4 ist eine Chipkarte 1 als Datentrager gemaB einem dritten Ausfuhrungs- 
beispiel der Erfindung dargestellt. Bei dieser Chipkarte 1 weist der Modul 9 zwei elastisch 
nachgiebig ausgebildete, in den Chiptrager 10 eingesetzte stiftformige 
Modulanschluflkontakte 18 und 19 auf, deren Lange nominal so gewahlt ist, dafl die beiden 
5 Modulanschluflkontakte 18 und 19 aufgrund ihrer elastischen Nachgiebigkeit verbogen sind 
und hierbei ausschlieBlich auf Basis inrer elastischen Nachgiebigkeit mit den beiden 
SpulenanschluBkontakten 23 und 24 der Spule 25 in elektrisch leitender Verbindung stehen. 

Bei der Chipkarte 1 gemaB der Figur 4 sind mit dem Chiptrager 10 des Moduls 9 im 
Bereich seiner ersten Tragerhauptflache 1 1 vorgesehene weitere ModulanschluBkontakte 
1 0 verbunden, die zum Zusammenwirken mit von auBerhalb der Chipkarte 1 mit ihnen in 
Kontaktverbindung bringbaren Gegenkontakten ausgebildet sind. Insgesamt sind bei der 
Chipkarte 1 gemaB der Figur 4 acht solcher weiterer ModulanschluBkontakte vorgesehen, 
von denen in der Figur 4 aber nur zwei weitere ModulanschluBkontakte 39 und 40 
dargestellt sind. Die weiteren ModulanschluBkontakte sind - wie dies fur die beiden 
15 weiteren ModulanschluBkontakte 39 und 40 aus der Figur 4 ersichtlich ist - uber weitere 
Bonddrahte mit weiteren nicht dargestellten ChipanschluBkontakten (Pads) des Chips 13 
verbunden, von denen in der Figur 4 die beiden weiteren Bonddrahte 41 und 42 dargestellt 
sind. Die weiteren Bonddrahte sind hierbei durch in dem Chiptrager 10 vorgesehene 
Bohrungen hindurchgefuhrt, von denen in der Figur 4 zwei Bohrungen 43 und 44 
20 dargestellt sind. 

Bei dem als Bauteil vorgesehenen Chip 13 der Chipkarte 1 gemaB der Figur 4 handelt es 
sich urn einen sogenannten Doppel-Zweck-Chip, dessen im Bereich der zweiten 
Tragerhauptflache 12 vorgesehene ModulanschluBkontakte 18 und 19 mit den 
SpulenanschluBkontakten 23 und 24 der Spule 25 verbunden sind, die zum bertihrungslosen 

25 Datenaustausch zwischen dem Doppel-Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und 
gegebenenfalls zur bertihrungslosen Energieubertragung zu dem Doppel-Zweck-Chip 
vorgesehen ist, und dessen im Bereich der ersten Tragerhauptflache 1 1 vorgesehene weitere 
ModulanschluBkontakte zum komaktbehafteten Datenaustausch zwischen dem Doppel- 
Zweck-Chip und einer Schreib/Lese-Station und zur kontaktbehafteten Energieubertragung 

30 zu dem Doppel-Zweck-Chip vorgesehen sind. 

Bei der Chipkarte 1 gemaB der Figur 4 ist ebenso wie bei der Chipkarte I gemaB der 
Figur 3 nunmehr ein erst nach dem Einsetzen des Moduls 9 in die Ausnehmung 5 der 
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Chipkarte 1 im Bereich von der der besagten ersten Kbrperhauptflache 3 zugewandtcn 
ersten Tragerhauptflache 1 1 des Chiptragers 10 mit dem Kanenkbrper 2 und dem 
plattenfdrmigen Chiptrager 10 verbundener plattenfbrmiger Hologrammtrager 36 
vorgesehen. Der Hologrammtrager 36 ist von einer ersten Hauptflache 37 und einer zweiten 
Hauptflache 38 begrenzt Uber seine von auOerhalb der Chipkarte 1 sichtbare erste 
Hauptflache 37 zeigt der Hologrammtrager 36 ein in der Figur 4 nicht sichtbares 
Hologramm. Der Hologrammtrager 36 ist uber eine zwischen seiner zweiten Hauptflache 38 
einerseits und der ringfdrmigen Begrenzungsflache 35 des dritten Ausnehmungsbereiches 34 
und der ersten Hauptflache 1 1 des Chiptragers 10 andererseits vorgesehene, in der Figur 4 
nicht scparat dargestellte Klebeverbindung mit dem Kanenkbrper 2 und dem 
plattenfbrmigen Chiptrager 10 verbunden. Die nicht dargestellte Klebeverbindung zwischen 
dem Kanenkbrper 2 und dem plattenfbrmigen Chiptrager 10 ist hierbei durch eine bei einem 
Pragevorgang hergestellte Klebeverbindung gebildet. Der vorerwahnte Pragevorgang dient 
zum Befestigen des Hologrammtragers 36 an der Chipkarte I, wobei im vorliegenden Fall 
der dritte Ausnehmungsbereich 34 im Zuge dieses Pragevorganges gebildet worden ist. 

Bei der Chipkarte 1 gemaB der Figur 4 uberragen die beiden Hauptfl&chen 37 und 38 des 
plattenfbrmigen Hologrammtragers 36 die der besagten ersten Kbrperhauptflache 3 
zugewandte erste Tragerhauptflache 1 1 des Chiptragers 10 entlang von deren gesamtem 
Umfang, wie dies zum Teil aus der Figur 4 ersichtlich ist. Auf diese Weise ist erreicht, daO 
bei der Chipkarte 1 gemaB der Figur 4 der plattenformige Hologrammtrager 36 nicht nur 
zur Erzielung eines guten mechanischen Schutzes des Chiptragers 10 bzw. der im Bereich 
der ersten Tragerhauptflache 1 1 vorgesehenen Bestandteile, also der weiteren 
ModulanschluOkontakte des Chiptragers 10, und zur Erzielung eines gefalligen und 
einwandfreien Aussehens der Chipkarte 1 im Bereich des Chiptragers 10 ausgenutzt wird, 
sondern daD der plattenformige Hologrammtrager 36 zusatzlich auch noch eine 
Abdichtfunktion erfijllt, so daO eine Chipkarte 1 mit einem besonders gut geschutzten 
Modul 9 reahsiert ist. 

Bei der Chipkarte 1 gemaB der Figur 4 ist der plattenformige Hologrammtrager 36 mit 
Durchgangen versehen, von denen in der Figur 4 zwei Durchgfcnge 45 und 46 dargestellt 
sind. Die Durchgange im plattenfbrmigen Hologrammtrager 36 ermbglichen den Zugang zu 
den weiteren ModulanschluBkontakten, so dafl durch diese Durchgange hindurch 
Kontaktstifte einer Schreib/Lese-Einrichtung mit den grbBtenteils von dem plattenfbrmigen 
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Hologrammtrager 36 abgedeckten flachenfbrmigen weiteren ModulanschluOkontakten in 
elektrisch leitende Vcrbindung treten kbnnen. 

Die Erfindung ist nicht auf die drei vorstehend beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele 
beschrankt. Die Erfindung kann auch bei einer Chipkarte zutn Einsau kommen, die nur aim 
Durchfuhren von einem kontaktbehafteten Betrieb ausgebildet ist und hierfur einen Modul 
zum Durchfuhren von einem kontaktbehafteten Betrieb aufweist. wobei dann der 
plattenformige Chiptrager des Moduls zum Durchfuhren von einem kontaktbehafteten 
Betrieb mit dem plattenfbrmigen Hologrammtrager abgedeckt ist. Ein plattenfbrmiger 
Hologrammtrager mufl den unter ihm liegenden plattenformigen Chiptrager nicht unbedingt 
zur Ganze abdecken, sondern es kann aus optischen Griinden ein schmaler Randbereich des 
Chiptragers sichtbar sein. Die Erfindung kann auch bei einem Datentrager mit einem in einer 
Kunststoff-SpritzguBtechnik hergestellten Datentragerkbrper angewendet werden. Weiters 
ist noch festzuhalten, daO bei einem erfmdungsgemaOen Datentrager zusatzlich zu dem den 
plattenfbrmigen Bauteiltrager zumindest grbOtenteils abdeckenden plattenfbrmigen 
Hologrammtrager auch noch mindestens ein weiterer Hologrammtrager an dem Datentrager 
vorgesehen sein kann. 
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PaWntansprychs; 

1. Datentrager mit einem Datentragerkorper, der von einer Korperflache begrenzt ist und 
in dem eine in die besagte Korperflache mundende Ausnehmung vorgesehen ist, in die ein 
Modul eingesetzt ist, der einen plattenfbrmigen Bauteiltrager mit einer der besagten 
5 Korperflache zugewandten ersten Tragerhauptflache und mit einer von der besagten 

Kdrperfl&che abgewandten zweiten Tr&gerhauptflache und mindestens einen im Bereich von 
der von der besagten Korperflache abgewandten zweiten Tragerhauptflache an dem 
Bauteiltrager angebrachten, in der Ausnehmung von dem Bauteiltrager abgedeckten Bauteil 
aufweist, und wobei an dem Datentrager ein plattenfbrmiger Hologrammtrager vorgesehen 

10 ist, der uber seine von auBerhalb des Datentragers sichtbare Hauptflache ein Hologramm 
zeigt, dadurch gekennzeichnet, daB der piattenfbrmige Hologrammtrager den 
plattenfbrmigen Bauteiltrager des Moduls im Bereich von dessen der besagten Korperflache 
zugewandten ersten Tragerhauptflache uberdeckend an dem Datentrager vorgesehen ist und 
diesen plattenfbrmigen Bauteiltrager zumindest groBtenteiis abdeckt. 

IS 2. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Datentrager einen 
bereits vor dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung des Datentragers im Bereich von 
der der besagten Korperflache zugewandten ersten Tragerhauptflache mit dem 
plattenfbrmigen Bauteiltrager dieses Moduls verbundenen plattenfbrmigen 
Hologrammtrager aufweist, dessen ein Hologramm zeigende Hauptflache die erste 

20 Tragerhauptflache des Bauteiltragers zumindest groBtenteils abdeckt. 

3. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Datentrager einen 
erst nach dem Einsetzen des Moduls in die Ausnehmung des Datentragers im Bereich von 
der der besagten Korperflache zugewandten ersten Tragerhauptflache mit zumindest dem 
plattenfbrmigen Bauteiltrager dieses Moduls verbundenen plattenfbrmigen Hologramm- 

25 trager aufweist, dessen Hauptflache die erste Tragerhauptflache des Bauteiltragers 
zumindest groBtenteils abdeckt. 

4. Datentrager nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB der piattenfbrmige 
Hologrammtrager mit seiner ein Hologramm zeigenden Hauptflache die der besagten 
Korperflache zugewandte erste Tragerhauptflache des Bauteiltragers entlang von deren 

30 gesamtem Umfang uberragt und hierbei zusatzlich mit seinem Randbereich mit dem 
Datentragerkdrper verbunden ist. 

5. Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
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Datentrager zum Durchfuhren von ausschlieBlich einem kontaktlosen Betrieb ausgebildet 
ist, dessen Modul einen Bauteiltrager aufweist, der im Bereich seiner ersten Tragerhaupt- 
flache konlaktlos ausgebildet ist. 

6. Datentrager nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB der plattenfbnnige 
5 Hologrammtrager mit seiner ein Hologramm zeigenden Hauptflache die der besagten 

Korperflache zugewandte erste Tragerhauptflache des Bauteiltragers voUstandig abdeckt. 

7. Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Datentrager als Chipkarte ausgebildet ist. 
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